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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ５０１９《以云母为基的绝缘材料》分为以下几部分：

———第１部分：定义和一般要求；

———第２部分：试验方法；

———第３部分：换向器隔板和材料；

———第４部分：云母纸；

———第５部分：电热设备用云母板；

———第６部分：聚酯薄膜补强Ｂ阶环氧树脂粘合云母带；

———第７部分：真空压力浸渍（ＶＰＩ）用玻璃布及薄膜补强环氧树脂粘合云母带；

———第８部分：玻璃布补强Ｂ阶环氧树脂粘合云母带；

———第９部分：单根导线包绕用环氧树脂粘合聚酯薄膜云母带；

———第１０部分：耐火安全电缆用云母带；

———第１１部分：塑型云母板。

本部分为ＧＢ／Ｔ５０１９的第９部分。

本部分修改采用ＩＥＣ６０３７１３７：１９９５《以云母为基的绝缘材料　第３部分：单项材料规范　第７

篇：单根导线包绕用环氧树脂粘合聚酯薄膜云母纸》及第１次修正（２００６）（英文版）。

本部分根据ＩＥＣ６０３７１３７：１９９５及第１次修正（２００６）重新起草。考虑到我国国情，在采用

ＩＥＣ６０３７１３７：１９９５及第１次修正（２００６）时，本部分做了一些修改。有关技术性差异已在它们所涉及

的条款的页边空白处用垂直单线标识。

本部分与ＩＥＣ６０３７１３７：１９９５及第１次修正（２００６）的差异：

ａ）　增加了“边缘弯曲度”性能要求；

ｂ）　增加了“检验规则”一章。

本部分由中国电器工业协会提出。

本部分由全国绝缘材料标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ５１）归口。

本部分起草单位：江苏冰城电材有限公司、上海新艺绝缘材料有限公司、北京倚天凌云云母科技有

限公司、上海均达科技发展有限公司、桂林电器科学研究所。

本部分主要起草人：许惠霖、章劲、吴海峰、杨丽华、王先锋。

本部分为首次制定。
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以云母为基的绝缘材料

第９部分：单根导线包绕用环氧树脂

粘合聚酯薄膜云母带

１　范围

ＧＢ／Ｔ５０１９的本部分规定了单根导线包绕用含有聚酯薄膜和环氧树脂粘合剂的云母带的电气绝

缘材料的性能要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本部分适用于不同厚度的单层或双层聚酯薄膜带组成补强材料，其标称厚度从０．０７ｍｍ～

０．１０ｍｍ，以柔软状态供货，该Ｂ阶产品经使用后最终固化。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ５０１９的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ５０１９．１—２００９　以云母为基的绝缘材料　第１部分：定义和一般要求（ＩＥＣ６０３７１１：２００３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ５０１９．２—２００９　以云母为基的绝缘材料　第２部分：试验方法（ＩＥＣ６０３７１２：２００４，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ５０１９．４—２００９　以云母为基的绝缘材料　第４部分：云母纸（ＩＥＣ６０３７１３２：２００５，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１３５４２．４—２００９　电气绝缘用薄膜　第４部分：聚酯薄膜（ＩＥＣ６０６７４３２：１９９２，ＭＯＤ）

３　命名

当按本部分订购材料时，只需报出部分的编号、产品分类号及产品序号（见表１）。

例如，ＧＢ／Ｔ５０１９．９．１．０１型

型号是由下述部分得出：

———部分编号：　　　　９

———产品分类号 １或２

１：代表单面聚酯薄膜补强的产品

２：代表双面聚酯薄膜补强的产品

———产品序号： ０１

因此，给出９．１．０１型。

表２中标出的（组成）说明代号，例如，对表２中的９．１．０１型的Ｆ３０／Ｍ５０／Ｒ５，是由下述部分得出：

——— 薄膜厚度（Ｆ）３０μｍ

——— 白云母含量（Ｍ）５０ｇ／ｍ
２

——— 树脂含量（Ｒ）５ｇ／ｍ
２

又如，对表２中的９．２．０２型的Ｆ２０／Ｍ６５／Ｒ５／Ｆ２０，是由下述部分得出：

———一层薄膜厚度（Ｆ）２０μｍ

———白云母含量（Ｍ）６５ｇ／ｍ
２

———树脂含量（Ｒ）５ｇ／ｍ
２

———另一层薄膜厚度（Ｆ）２０μｍ
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